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ビジネスマッチング with デンソー北海道 
応募要領（提案企業向け） 

主催︓北海道半導体⼈材育成等推進協議会 
事務局︓経済産業省北海道経済産業局、（公財）北海道科学技術総合振興センター、（⼀社）北海道新産業創造機構 

 
 
 
 

１．概要 
ビジネスマッチングに参加する発注企業に技術・製品・サービスを提案する企業を募集します。 

＜発注企業＞ 
・株式会社デンソー北海道 

 
＜提案内容＞ 
発注企業のニーズに対応する技術・製品・サービス 
発注企業は、提案企業が提出したエントリーシートに基づき、マッチングを希望する企業を選考します。選
考を通過した提案企業には、発注企業と個別に⾯談を⾏っていただきます。 

  

２．募集対象（提案企業） 
北海道内に事業所を有する企業、道外の国が関係する半導体関連の協議会・コンソーシアム（以下、

「地域コンソ」）の会員です。 
※現時点で、北海道内に事業所を有する企業を除いて、何れの地域コンソの会員でもない場合は、 

事前に⼊会等の⼿続きをお願いいたします。  
※各地域コンソには⼊会要件が設定されている場合がございますので事務局にご確認ください。 
 
 東北半導体・エレクトロニクスデザインコンソーシアム（T-Seeds） 

https://t-seeds.jp/ 
 関東半導体⼈材育成等連絡会議 

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/iot_robot/digital_industry/index.html 
 中部地域半導体⼈材育成等連絡協議会 

https://www.chubu.meti.go.jp/c31seizo/semicon/index.html 
 関⻄半導体⼈材育成等連絡協議会 

https://www.kansai.meti.go.jp/3jisedai/semicon/consortium.html 
 中国地域半導体関連産業振興協議会 

https://www.chugoku.meti.go.jp/seisaku/tiiki/handoutaikanrensangyou.html 
 

以下は、ビジネスマッチングの申込みについてのご案内です。必ず内容をご確認いただき、お申込みください。 
なお、お申込みに際して頂いた内容は、今回のビジネスマッチング以外の⽬的で利⽤することはありませんので、可能な範囲

で詳細にご記⼊ください。なお、連絡先情報は関連事業のご案内に使⽤させていただく場合がございますが、それ以外でご本
⼈の同意なく第三者に開⽰・提供することはございません。 

https://t-seeds.jp/
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/iot_robot/digital_industry/index.html
https://www.chubu.meti.go.jp/c31seizo/semicon/index.html
https://www.kansai.meti.go.jp/3jisedai/semicon/consortium.html
https://www.chugoku.meti.go.jp/seisaku/tiiki/handoutaikanrensangyou.html
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 九州半導体⼈材育成等コンソーシアム 
https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/jyoho/electronics.html 

 九州半導体・デジタルイノベーション協議会（SIIQ） 
https://siiq.or.jp/ 

 

３．申込み⽅法等 
ビジネスマッチングの流れ 

 

 エントリーシート提出  

・提案企業として参加したい企業は、エントリーシート（フォーム）を提出してください。 
・補⾜説明資料（チラシ、パンフレット等）がある場合は Email に添付してください。 
・発注企業は、エントリーシート及び添付資料に基づいてビジネスマッチング参加企業（提案企業）を選
考しますので、可能な範囲で具体的に記⼊してください。 

 
〈ニーズ概要〉※ニーズ詳細は「ニーズ⼀覧」をご確認ください。 

1.⼩ロットに対応した電⼦機器製造受託          5.設備使⽤部品の製作 

2.物流管理システム                      6.⾦メッキ廃却材の利材活⽤ 

3.設備メンテナンス作業                          7.設備の部品の買取 

4.半導体チップを保持するリードフレームの加⼯、調達   8.⼟曜・祝⽇の社内保育施設の単発で保育サービスの提供 

 
＜ご提出いただく書類等＞ 

【必須】エントリーシート（フォーム） 
【任意】補⾜説明資料（1 ファイル 10MB まで、パンフレット・チラシ等の電⼦媒体（PDF 等）） 

＜エントリーシートと補⾜説明資料の提出期間＞ 
2025 年 11 ⽉ 20 ⽇(⽊)17:00〜12 ⽉ 5 ⽇(⾦)12︓00（必着） 

＜提出⽅法＞ 
（⼀社）北海道新産業創造機構（略称 ANIC︓エイニック）HP 内のフォームへ⼊⼒ 
提出先︓⼀般社団法⼈北海道新産業創造機構 

HP︓https://www.anic-hokkaido.jp/ 
Email︓anic_contact@anic.or.jp 

 
※上記以外にもジェグテック内のニーズ掲載ページより、エントリーシートをダウンロード・⼊⼒して

提出することも可能です。ジェグテックは、（独法）中⼩企業基盤整備機構が運営するビジネ
スマッチングサイトです。HP︓https://jgoodtech.smrj.go.jp/pub/ja/ 

エントリーシート提出
・12⽉５⽇(⾦)提出締切り

発注企業による選考
・12⽉下旬頃に選考結果
通知予定

個別⾯談実施
・1⽉26⽇(⽉)⾯談

https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/jyoho/electronics.html
https://siiq.or.jp/
https://www.anic-hokkaido.jp/
mailto:anic_contact@anic.or.jp
https://jgoodtech.smrj.go.jp/pub/ja/
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 発注企業による選考  

発注企業は、エントリーシート及び補⾜説明資料に基づき、原則対⾯でのビジネスマッチングを希望する
提案企業を選考します。 
選考の結果、ビジネスマッチングへの参加に⾄らない場合もあります。選考結果については、お申込み

いただいたすべての企業にご連絡します。 
また、選考結果に関するお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。 

  ＜選考期間＞ 
    2025 年 12 ⽉中旬〜12 ⽉下旬 
  ＜提案企業への選考結果通知＞ 
    2025 年 12 ⽉下旬〜2026 年１⽉上旬 

 ビジネスマッチング実施  

上記の選考を通過した企業に、事務局からビジネスマッチングの詳細についてご連絡します。 
ビジネスマッチングは以下のとおり開催します。 
＜⽇  時＞  2026 年 1 ⽉ 26 ⽇（⽉）14︓00〜 ※終了時間は⾯談数に応じて変動 
＜会  場＞  千歳アルカディア・プラザ（千歳市柏台南１丁⽬３番地の１） 
＜マッチング⽅法＞ 

・1 社対 1 社のクローズド形式 
・提案企業１社につき最⼤ 25 分 
・⾯談者は 1 社最⼤ 2 名まで 
・道外企業等で会場参加が困難な⽅はオンライン（Microsoft Teams）⾯談も可能です。 

＜参 加 費＞ 無料 
＜注意事項＞ 

・ビジネスマッチングに参加する企業につきましては、企業名を公表させていただきます。 
・ビジネスマッチング当⽇は、プレス取材が⼊る可能性があります。 
・本ビジネスマッチングのフォローアップのために、後⽇、商談状況を確認させていただく場合があります。 
・デンソーグループ内でエントリーシートの内容を情報共有させていただく場合があります。 
 

４．ビジネスマッチングに関するお問合せ先 
 【お問合せ先】⼀般社団法⼈北海道新産業創造機構 
   E-mail : anic_contact@anic.or.jp 

※お問合せ内容によってはお答えいたしかねる場合がございます。 
 あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。 

mailto:anic_contact@anic.or.jp

